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Abstract (en)
The device has a distribution head (2) welded on a body (10) of a container (1), where the body comprises a layer made of a mixture of
polypropylene and polyethylene e.g. low density linear polyethylene. The distribution head comprises a base plate (20) provided with a distribution
opening (200) and a flap (21) that is movable between a closing position and a releasing position of the opening. The distribution head is made of
polypropylene by injection molding, and the base plate comprises a reinforcement unit provided with curved profile ribs.

Abstract (fr)
La présente invention concerne un dispositif de conditionnement et de distribution d'un produit, notamment cosmétique, comprenant: - un corps (10)
de récipient (1), - une tête de distribution (2) soudée sur ce corps (10), l'un parmi le corps (10) et la tête (2) comprenant une couche d'un mélange
de polypropylène et de polyéthylène, et l'autre étant constitué de polypropylène, le polyéthylène du mélange étant présent à hauteur de 20 à 50%.
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